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(57) Abstract: The invention 
relates to an electronic device, 
comprising a housing with at least 
one sealable opening and a plug-in 
part A printed circuit board with 
at least one electrical/electronic 
component located thereon and 
electrical contact elements are 
located in said housing, said 
electrical contact elements being 
electrically connected to the 
plug -in part and having ends 
which extend parallel to each other, 
projecting towards the at least one 
opening, inside the housing. Said 
ends are guided through the contact opening of the printed circuit board and are conductively connected to said printed circuit 
board. According to the invention, the contact elements are provided with elastically deformable sections on a part of their length 
not inserted into the contact openings. The printed circuit board is resiliency mounted in the housing part by means of the contact 
elements embodied in this way and is additionally, at least indirectly connected to the housing part by damping elements. In this 
way, those components that are sensitive to shock and vibration are protected. 

(57) Zusammenfassung: Der Vorschlag betrifft ein Elektronikgerat, umfassend ein Gehauseteil mit wenigstens einer verschliefiba- 
ren Offnung und einem Steckerteil, in welchem Gehauseteil eine Leiterplatte mit wenigstens einem darauf angeordneten elektrischen 
und/oder elektronischen Bauelement und elektrische Kontaktelemente angeordnet sind, welche mit dem Steckerteil elektrisch ver- 
bunden sind und im Gehauseinnenraum zu der wenigstens einen Offnung hin abstehende, parallel zueinander verlaufende Enden 
aufweisen, welche Enden durch Kontaktoffnungen der Leiterplatte hindurchgefuhrt und mit der Leiterplatte leitend verbunden sind. 
Zum Schutz von StoB- und vibrationsempfindlichen Bauelementen wird vorgeschlagen, die Kontaktelemente auf einem nicht in die 
Kontaktoffnungen eingefiihrten Teil ihrer Lange mit elastisch verformbaren Abschnitten zu versehen und die Leiterplatte durch die 
derart ausgestalteten Kontaktelemente federnd in dem Gehauseteil zu lagem und zusatzlich uber Dampfungselemente zumindest 
mittelbar mit dem Gehauseteil zu verbinden. 
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gXejctrpniKgera^t 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft ein Elektronikgerat mit den im Oberbe- 
griff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen. 

Ein derartiges Elektronikgerat ist beispielsweise aus der WO 
99/40285 bekannt. Das dort gezeigte Elektronikmodul weist ein 
Gehauseteil mit einem Steckerteil auf , in welches Gehauseteil 
eine mit elektrischen/elektronischen Bauelementen versehene 
Leiterplatte eingebracht ist, wobei im Inneren des Geh&use- 
teils mit dem Steckerteil verbundene Kontaktelemente mit ih- 
ren Enden durch Kontaktof fnungen der Leiterplatte hindurchge- 
fiihrt und mit den Kontakt6f f nungen elektrisch verbunden ssind. 

In letzter Zeit werden zunehmend Sensoren in Kraft fahrzeugen 
verwandt, die stoS- und vibrationsempf indliche Bauelemente 
umfassen, wie beispielsweise mikromechanisch hergestellte 
Halbleiter-Sensorelemente, welche durch Strukturieren in ei- 
ner Ebene ausgebildete Halbleiterstrukturen umfassen, die me- 
chanisch sehr empfindlich sind und bei harten Stofien schnell 
brechen. Wird eines dieser sto£- und vibrationsempf indlichen 
Bauelemente auf eine Leiterplatte bestiickt und entsprechend 
dem oben beschriebenen bekannten Aufbau in ein Gehauseteil 
eingebracht, wobei die Kontaktelemente des Gehauseteils duxch 
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Kontaktof fnungen der Leiterplatte hindurchgreif en, so werden 
StoS- und/oder Vibrationsbelastungen liber die Kontaktelemente 
uind die Bef estigungselemente des Gehauseteils ungedampft auf 
die Leiterplatte und das- Bauelement ubertragen. Bei harten 
Stolen, wie sie bei einetn Aufschlag nach einem freien Fall 
entstehen, werden die mikromechanischen Strukturen durch die 
dann wirkenden Tragheitskr&f te liber die Bruchgrenze des Mate- 
rials hinaus deformiert und dadurch zerst6rt. 

Vorteile der Erf indung 

Durch das einfach und preiswert aufgebaute Elektronikgerat 
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 werden auf 
das Gehauseteil einwirkende Ersch&tterungen und mechanische 

; StoSe vorteilhaft nur stark gedampft auf die Leiterplatte 

und die darauf befindlichen Bauelemente ftbertragen. Die Lei- 
terplatte mit den elektronischen Bauelementen wird uber die 
elektrischen Kontaktelemente, welche den Gehausestecker mit 
der Leiterplatte elektrisch verbinden, federnd in dem Gehau- 

> seteil gelagert. Zu diesem Zweck sind die Kontaktelemente 

mit elastisch verfortnbaren Abschnitten versehen. Von den 
Kontaktelementen getrennt hergestellte Dampfungselemente 
damp fen die Schwingung des Feder-Masse-Systems . Die Damp- 
fungselemente koimen hierbei insbesondere einen TiefpaS bil- 

; den und verhindern die Ubertragung von hochf reguenten 

Schwingungsanteilen auf die Leiterplatte und die darauf be- 
findlichen Bauelemente. Da durch die elektrischen Kontakte- 
lemente zugleich die Federauf hangung realisiert wird, mussen 
keine separaten Federelemente, wie beispielsweise Schrauben- 

) federn zur Lagerung der Leiterplatte in dem Gehauseteil ver- 

wandt werden. Die Fertigung des Elektronikger&tes ist ein- 
fach und preiswert durchfiihrbar, wobei die bisher verwandten 
Montagetechniken weiterhin 'verwandt werden konnen. 
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Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildiuigen der Erf in - 
dung werden durch die in den Unteranspruchen enthaltenen 
Merkmale ermoglicht. 

Dadurch, da£ die nicht in die Kontaktof f nungen eingef xihrteii 
elastisch verformbaren Abschnitte der Kontaktelemente wenig- 
stens in einer Richtung senkrecht zur Leiterplatte, vorzugs- 
weise aber in alien drei Raumrichtungen f ederelastisch aus- 
lenkbar sind, kann je nach Bedarf eine federnde Lagerung der 
Leiterplatte in ein, zwei oder alien drei Raumrichtungen 
realisiert werden. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Leiterplatte durch 
die Of fnung des Gehauseteils in Steckmontage auf die Enden 
der Kontaktelemente derart aufgesteckt ist, dafi die Enden in 
die Kontaktof f nungen kontaktierend eindringen. Dies ist be- 
sonders leicht und preiswert dur chf uhrbar , da dann ein Ver- 
loten der Kontaktelemente mit den Kontaktof f nungen der Lei- 
terplatte zur Herstellung des elektrischen Kontakts nicht 
notwendiger Weise erforderlich ist. 

Vorteilhaft konnen Anschlagelemente vorgesehen sein, welche 
eine Auslenkung der elastisch verformbaren Abschnitte in 
Auf steckrichtung der Leiterplatte auf die Enden der Kontak- 
telemente begrenzen. Durch die Anschlagelemente kann er- 
reicht werden, dafi die Kontaktelemente beim Aufstecken der 
Leiterplatte nur ein def iniertes Stuck in den Gehauseinnen- 
raum ausweichen. Sobald die elastisch verformbaren Abschnit- 
te an die Anschlagelemente anstoSen, werden die Enden der 
Kontaktelemente durch die Kontaktof f nungen der Leiterplatte 
geprefit . 

Die Anschlagelemente konnen einfach und preiswert durch ei- 
nen f eststehenden Abschnitt der Kontaktelemente gebildet 
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werden, welcher an einer Innenwand des Gehauseteils anliegt, 
die der Gehauseof f xiung gegenuberliegt . 

Die Stirnseiten der Leiterplatte sind durch einen Spalt von 
den Innenwanden des Gehauseteils beabstandet, was eine ge- 
wisse Bewegungsfreiheit der an den Kontakt element en aufge- 
hangten Leiterplatte im Geh&useinnenraum ermoglicht. Die 
Damp flings elemente konnen in diesen Spalt eingebracht sein 
und den Randbereich der Leiterplatte mit dem Geh&useteil 
verbinden. Ober die Spaltbreite und die Grdfie und Elastizi- 
tat der D&mpf ungselemente kann eine definierte Dampf ung - ein- 
gestellt werden. 

Zusatzlich kann eine Innenwand des Gehauseteils mit einer 
Stufe versehen sein, deren der Leiterplatte zugewandte Ober- 
seite einen Anschlag fur die Leiterplatte beim Aufschieben 
auf die Kontakt elemente bildet. Durch die Stufe wird er- 
reicht, . daS die Kontaktelemente mit einem definierten Teil 
ihrer L&nge durch die Kontaktof fnungen dringen. Die Damp- 
fung s e 1 ement e konnen dann auch zwischen der von der Gehause- 
offnung abgewandten Seite der Leiterplatte und dem Rahmen 
angeordnet sein. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Dampf ungselemente 
durch ein Elastomer, insbesondere ein Plussig-Silikon- 
Kautschuk gebildet werden. Die Dampf ungselemente kdnnen in 
diesem Fall in einfacher Weise vor oder nach dem Aufstecken 
der Leiterplatte auf die Enden der Kontaktelemente mit einem 
Dispenser in das Gehauseteil eingebracht werden. "Ober den 
Auftragungsort und die Menge des Elastomers kann die Damp- 
fung leicht eingestellt werden. 

Vorteilhaft ist weiterhin, am Ort der Dampfungselemente 
FlieSstoppelemente zur Begrenzung des unmittelbar nach sei- 
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ner Auftragung noch f iie£f &higen Flussig-Silikon-Kautschuks 
vorzusehen. 

Zeichnungen 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und werden in der nachf olgenden Beschreibung er- 
l&utert. Es zeigt 

Fig. 1 ein Elektronikgerat nach einem ersten Ausfuhmngsbei- 
spiel der Erfindung, wahrend des Aufsteckens der Leiterplatte 
auf die Kontakt element , 

Fig. 2 das Elektronikgerat aus Fig. 1 nach dem Einbau der 
Leiterplatte , 

Fig. 3 ein Elektronikgerat nach einem zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung, wahrend des Aufsteckens der" Leiterplatte 
auf die Kontaktelement , 

Fig. 4 das Elektronikgerat aus Fig. 3 nach dem Einbau der 
Leiterplatte. 

Fig. 5 eine Draufsicht auf das erf indungsgemafie Elektronikge- 
rat bei entferntem Gehausedeckel . 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

In den Figuren 1 und 2 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel des 
erf indungsgemafien Elektronikger&tes dargestellt. Es handelt 
sich dabei um einen Sensor, beispielsweise einen Beschleuni- 
gungssensor, welcher ein stofi- und vibrationsempf indliches 
elektronisches Bauelement umfa£t, beispielsweise ein mikrome- 
chanisches Halblei ter-Sensorelement . Der erf indungsgem&Se 
Aufbau des Elektronikgerates ist aber auch bei anderen Elek- 
tronikgeraten einsetzbar, welche ein Gehauseteil mit einer 
darin angeordneten, mit wenigstens einem stoS- und vibrati- 
onsempf indlichen elektrischen und/oder elektronischen Bauele- 
ment versehene Leiterplatte umfassen. 
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Das dargestellte Elektronikgerat umfafit ein Gehauseteil 1 mit 
einem Gehauseboden und vier Seitenwanden. Eine dem GeMusebo- 
den gegentiberliegende Einbauof f nung 3 1st mit einem Gehause- 
deckel 2 verschlieSbar . Wie in Fig. 5 dargestellt ist, weist 
das GehSuseteil 1 ein von au£en zugangliches Steckerteil 6 
mit Steckerstif ten 16 zum AnschluS des Gerates an beispiels- 
weise einen Kabelbaum auf . Die Steckerstif te 16 sind tiber 
elektrische Leitungsverbindungen 17 mit Kontaktelementen 10 
aus Metall im Gehauseinnenraum verbunden, deren Enden 12 von 
der Innenseite 7 des Gehausebodens senkrecht zu der Sffnung 3 
hin abstehen. Die Steckerstif te 16, Leitungsverbindungen 17 
und Kontaktelemente 10 konnen einstuckig als metallische Ein- 
legeteile, beispielsweise als Stanzteile gefertigt sein. Das 
Gehauseteil 1 kann in einfacher Weise im Spritzgu£verfahren 
aus Sprit zguBmasse hergestellt werden. 

Die Seiteninnenw&nde des Gehauseteils 1 sind mit einer umlau- 
fenden Stufe 30 verseheix. Die Kontaktelemente 10 weisen einen 
Abschnitt 14 auf, welcher an der Innenseite 7 des Gehausebo- 
dens eben anliegt und mit den Leitungsverbindungen 17 verbun- 
den ist. Zusatzlich kann der Abschnitt 14 mit dem Gehausebo- 
den mechanisch fest verbunden sein. Von dem Abschnitt 14 ste- 
hen seitliche Schenkel 18 zur Offnung 3 des Gehauseteils hin 
ab, die uber einen jochartigen Abschnitt 13 miteinander ver- 
bunden sind. Die Abschnitte 14,18 und 13 der Kontaktelemente 
10 schlieSen im Querschnitt eine Ausnehmung 33 ein. Wenig- 
stens die Abschnitte 13 und 18 sind dabei elastisch verform- 
bar ausgebildet. Von dem Abschnitt 13 steht weiterhin jeweils 
ein Abschnitt 11 senkrecht zur Offnung 3 und zur Innenwand 7 
gerichtet ab. Verdickte Wandabschnitte am Ende 12 des Ab- 
schnitts 11 dienen als Kontaktzonen beim Einpressen der Kon- 
taktelemente 10 in Kontaktoffnungen 8 einer Leiterplatte 4. 
Die Leiterplatte kann beispielsweise ein konventionelles 
Epoxydharzsubstrat, eine Keramikplatte oder ein anders be- 
karmtes Tragersubstrat fur elektronische Bauelemente sein. 
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Sie is.t auf ihrer Oberseite mit dem wenigstens einen sto£- 
und vibrationsempf indlichen elektrischen und/oder elektroni- 
schen Bauelement 5 versehen. Das Bauelement 5 ist uber Lei- 
terbahnen 9 mit vier hohlzylinderf ormigen Kontaktof fnungen 8 
verbunden, welche als Durchkontaktierungen ausgebildet sind 
und der Aufnahme der Enden 12 der Kontaktelemente 10 dienen. 
Weiterhin sind Dampfungselemente 20 vorgesehen. Diese k6nnen 
aus Gummi oder Fliissig-Silikon-Kautschuk Oder einem anderen 
zur DSmpfung geeigneten Material bestehen. 

Bei der Herstellung des Ger&tes wird f olgenderma£en vorgegan- 
gen. Nach der Bereitstellung des mit den Kontakt element en 10, 
dem Steckerteil 6 und den Leitungsverbindungen 17 versehene 
Geh&useteil 1 werden die Dampfungselemente 20 auf die der 
Offnung 3 zugewandte Oberseite der Stufe 3 0 aufgelegt. Sie 
konnen dort auch festgeklebt oder in sonstiger Weise bef e- 
stigt werden. AnschlieSend wird die Leiterplatte 4 durch die 
Offnung 3 auf die Kontaktelemente 10 aufgesteckt. Sobald da- 
bei die Leiterplatte 4 die Enden 12 der Kontaktelemente 10 
beruhrt, weichen diese zunachst in Auf steckrichtung der Lei- 
terplatte in den Gehauseinnenraum aus, wie dies in Fig. 1 
dargestellt ist. Dabei werden die elastischen Abschnitte 13 
und 18 deformiert. In einem Ausfuhrungsbeispiel wird der Ab- 
schnitt 13 deformiert bis er an dem als Anschlagelement vor- 
gesehenen Abschnitt 14 der Kontaktelemente 10 anschlagt . .Da- 
bei werden gleichzeitig die Dampfungselemente 20 zusammenge- 
driickt . Da nun die Enden 12 . der Kontaktelemente 10 nicht mehr 
weiter zuruckweichen konnen, dringen sie in die Kontakt6ff- 
nungen 8 der Leiterplatte ein, bis die Leiterplatte 4 nicht 
mehr weiter zur Oberseite der Stufe 30 hin bewegt werden 
kann. Durch die Hohe der Stufe 30 wird dabei die Eindringtie- 
fe der Enden 12 in den Kontaktof fnungen 8 festgelegt. In ei- 
nem anderen Ausfuhrungsbeispiel kann die Federkraft der ela- 
stischen Abschnitte 13 auch so bemessen sein, da£ die Enden 
12 der Kontaktelemente 10 nur ein wenig ausweichen und dann 
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in die Kontaktof fnungen 8 eindringen, ohne daS die Abschnitte 
13 an den Abschnitten 14 zur Anlage gelangen. 

Wird die beim Aufpressen auf die Leiterplatte einwirkende 
Zwangskraft abgestellt, so wird die Leiterplatte durch die 
elastische Federkraft der Abschnitte 13,18 der Kontaktelemen- 
te 10 und durch die elastische Spannkraft der D&mpf ungsele- 
mente in die in Fig. 2 gezeigte Ruheposition bef ordert . In 
dieser Position sind die Stirnseiten der Leiterplatte 4 durch 
einen Spalt 19 von der Innenwandung des Gehauseteils 1 beab- 
standet. Die Leiterplatte 4 ist uber die Kontaktelemente 10 
federnd in dem Gehauseteil 1 gelagert und zugleich elektrisch 
mit dem Steckerteil 6 verbunden. Die Dampfungselemente 20 
verbinden die Leiterplatte 4 mit der Oberseite der Stufe 30. 
Die Offnung 3 ist mit einem Gehausedeckel 2 verschlieJSbar . 
Auf das Gehauseteil 1 tibertragene Sto£- und Vibrationsbela- 
stungen werden durch die schwingungsgedampf te Federlagerung 
der Leiterplatte nur gedampft auf das Bauelemente 5 ubertra- 
gen. Die D&mpfungselemente 20 sind dabei vorzugsweise so aus- 
gelegt, daS sie einen mechanischen Tiefpa£ bilden. 

Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 3 
und Fig. 4 dargestellt. Gleiche Teile sind mit gleichen Be- 
zugsziffern versehen. Im Unterschied zu dem ersten Ausftih- 
rungsbeispiel weisen bei dem Elektronikgerat aus Fig. 3 die 
elastischen Abschnitte der Kontaktelemente 10 eine andere 
Form auf . Von einem als Anschlagelement vorgesehenen, f est- 
stehenden Abschnitt 14, steht ein einzelner Schenkel 15 senk- 
recht ab, an welchen sich ein weiterer zu dem Abschnitt 14 
paralleler Abschnitt 13 anschliefct. Die Abschnitte 13,14,15 
bilden eine C-formige federnde Kontur aus. Von dem Abschnitt 
13 steht jeweils ein Abschnitt 11 senkrecht zur Innenwand 7 
ab, dessen Ende 12 mit der Leiterplatte 4 kontaktiert ist. 
Die Elastizitat der Kontaktelemente 10 in einer Richtung 
senkrecht zur Leiterplatte 4 resultiert hier im wesentlichen 
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aus einer elastischen Verbiegung des Abschnitts 13 in bezug 
auf den Abschnitt 15. Die Leiterplatte kann aber auch bei ei- 
ner elastische Torsion und/oder Verbiegung der elastischen 
Abschnitte 13,15 parallel zur Innenwand 7 ausgelenkt werden. 
Insgesamt ist deshalb durch die Kontaktelemente 10 in diesem 
Ausfuhrungsbeispiel eine f ederelastische Auslenkung der Lei- 
terplatte 4 in alien drei Raumrichtungen moglich. Weiterhin 
werden im Unterschied zu dem Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 1 
und 2 in diesem Ausf uhrungsbeispiel die Dampfungselemente 20 
erst nach dem Einbau der Leiterplatte 4 in das Gehauseteil 1 
eingebracht. Zun&chst wird daher die Leiterplatte 4 nrit den 
Kontaktof f nungen 8 auf die Enden 12 der Kontaktelemente 10 
auf geschoben, bis die Leiterplatte -4 an der Stufe 30 zur An- 
lage gelangt. Beim Aufschieben stoSt der Abschnitt 13 an den 
Abschnitt 14 an # so daS die Auslenkung des elastischen Ab- 
schnitts in Auf steckrichtung der Leiterplatte begrenzt wird 
und die Enden 12 in die Kontaktof f nungen eingepreEt werden 
konnen. Beim Loslassen federt die an den Kontakt element en 10 
festgelegte Leiterplatte 4 zuruck. Erst jetzt werden die 
Dampfungselemente 20 eingebracht. Besonders vorteilhaft ist 
es hierbei, die Dampfungselemente 2 0 in Form eines Elasto- 
mers, insbesondere eines Flussig-Silikon-Kautschuks , in den 
Spalt 19 zwischen den Stirnseiten der Leiterplatte 4 und dem 
Gehauseteil 1 mit einem Dispenser einzubringen . Die Dampfung 
wird hierbei uber die Elastizitat des Materials, den mit dem 
Material uberbruckten Abstand und die Lange der eingebrachten 
Elastomerstreif en bestimmt . Zur genauen Einstellung der Lange 
der Elastomerstreif en dienen Fliefistoppelemente 21. Diese 
konnen, wie beispielsweise in Fig. 5 dargestellt, durch Aus- 
nehmungen in der Leiterplatte 4 und/oder der Gehause innenwand 
ausgebildet sein. Durch die FlieEstoppelemente wird die Aus- 
dehnung des unmittelbar nach seiner Auftragung noch flieSfa- 
higen Flussig-Silikon-Kautschuks 20 begrenzt. 
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Anspruche 

1- Elektronikgerat , umfassend ein Gehauseteil (lj mit wenig- 
stens einer verschlieJSbaren dffnung (3) und einem Stecker- 
teil (6), in welchem Gehauseteil (1)' eine Leiterplatte (4) 
mit wenigstens einem darauf angeordneten elektrischen 
und/oder elektronischen Bauelement (5) und elektrische Kon- 
taktelemente (10) angeordnet sind, welche mit dem Stecker- 
teil (6) elektrisch verbunden sind und im Gehauseinnenraum 
zu der wenigstens einen Offnung (3) hin abstehende, parallel 
zueinander verlaufende Enden (12) aufweisen, welche Enden 
(12) durch Kontaktoffnungen (8) der Leiterplatte (4) hin- 
durchgefuhrt und mit der Leiterplatte leitend verbunden 
sind, dadurch gekennzeichnet, daJS die Kontaktelemente (10) 
auf einem nicht in die Kontaktoffnungen (8) eingefuhrten 
Teil ihrer Lange mit elastisch verformbaren Abschnitten 
(13,15,18) versehen sind und daS die Leiterplatte (4) durch 
die derart ausgestalteten Kontaktelemente (10) federnd in 
dem Gehauseteil (1) gelagert ist und zusatzlich uber Damp- 
fungselemente (20) zumindest mitt elbar mit dem Gehauseteil 
(l) verbunden ist. 



2. Elektronikgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die elastisch verformbaren Abschnitte (13,15,18) der 
Kontaktelemente (10) wenigstens in einer Richtung senkrecht 
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zur Leiterplatte (4) , vorzugsweise aber in alien drei Raum- 
richtungen. f ederelastisch auslenkbar sind. 

3 . Elektronikgerat nach Anspruch 1 Oder 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Leiterplatte (4) in Steckmontage auf die 
Enden (12) der Kontaktelemente (10) derart aufgesteckt ist, 
daS die Enden (12) in die Kontaktdf fnungen (8) kontaktierend 
eindringen . 

4. Elektronikgerat nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , daS die Enden (12) mit den Kontaktof fnungen 
(8) verlotet sind. 

5. Elektronikgerat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet , daS Anschlagelemente (14) vorgesehen sind, welche 
eine Auslenkung der elastisch verf ormbaren Abschnitte ,(13) 
in Auf steckrichtung der Leiterplatte (4) auf die Enden (12) 
der Kontaktelemente (10) begrenzen. 

6. Elektronikgerat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Anschlagelemente (14) durch einen f eststehenden Ab- 
schnitt der Kontaktelemente (10) gebildet werden, der an der 
der Offnung (3) gegenuberliegenden Innenwand (7) des Gehau- 
seteils (1) anliegt . 

7. Elektronikgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Stirnseiten der Leiterplatte (4) durch einen Spalt 
(19) von den Innenwanden des Gehauseteils (1) beabstandet 
sind. 

8. Elektronikgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Damp fungsel entente (20) in den Spalt (19) eingebracht 
sind und den Randbereich der Leiterplatte (4) mit dem Gehau- 
seteil (1) verbinden . ( Fig . 4 ) 
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9. Elektronikgerat nach einem der vorstehenden Ansprtlche , 
dadurch gekennzeichnet , da£ die Innenwandung des GehSuse- 
teils (1) eine Stufe (30) aufweist, deren der Leiterplatte 
(4), zugewandte Oberseite einen Anschlag fur die Leiterplatte 
beim Aufschieben auf die Kontakt el entente (10) bildet. 

10. Elektronikgerat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dalS die D&mpfungselemente (20) zwischen der von der Offnung 

(3) des Gehauseteils (1) abgewandten Seite der Leiterplatte 

(4) und der Oberseite der Stufe (30) angeordnet sind. (Fig. 
2) 

11. Elektronikgerat nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die D&mpfungselemente (2 0) ein 
Elastomer umfassen. 

12. Elektronikgerat nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, dafi das Elastomer ein Flttssig-Silikon-Kautschuk ist. 

13. Elektronikgerat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, da£ am Ort der Dampfungselemente (20) FlieSstopp- 
elemente (21) zur Begrenzung des unmittelbar nach seiner 
Auftragung noch f lie£f ahigen Flussig-Silikon-Kautschuks vor- 
gesehen sind. 
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